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Abstract (en)
The plug, particularly of the so-called sub-D plug design, includes a base plate (5) which is designed so that the base plate can be mounted to a
circuit board. The base plate has at least one projecting soldering lug (29,30) which is designed so that it can be soldered on a solder point provided
on a circuit board by the surface mounting (SM) technique. Several projecting soldering lugs (29,30) are provided and are arranged adjacent to one
another on at least one edge (27,28) of the base plate (5).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Sub-D-Stecker mit einer Grundplatte (5), die so ausgebildet ist, daß diese an einer Leiterplatte befestigbar ist. Beim
erfindungsgemäßen Sub-D-Stecker (1) weist die Grundplatte (5) insbesondere wenigstens einen Lötvorsprung (29, 30) auf, der so ausgebildet
ist, daß er mit einer SM-Löttechnik an einem auf einer Leiterplatte vorgesehenen Lötpunkt anlötbar ist. Die Erfindung betrifft weiterhin Stecker, die
im Hinblick auf einen günstigen Kraftfluß zwischen Stecker und Leiterplatte und im Hinblick auf einen einfachen Zusammenbau verbessert sind.
Dadurch ist eine einfache Herstellung und eine unkomplizierte Montage des des Steckers gewährleistet, weil in einem Arbeitsgang der Stecker
mechanisch und elektrisch mit einer Leiterplatte verbunden werden kann. <IMAGE>
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